Jexnapanus 3a cborBercTBHe HA EC

HpousBonure.:

HMme: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Anpec: #019, 9th Floor, Building 6, 33 Xi'erqi Middle Road, Haidian District, Beijing, Kutait, 100085
Paguocbopbixenue:

Mogen: 2608 1RA18G

HNme na mapkara: REDMI

Onucanne: Mob6uieH Teneon

Bepcus na codryepa, cBbp3ana ¢ paauoodopyaBanero: Xiaomi HyperOS 3,0

Bepcus Ha xapayepa: 135300P19

Axcecoapu 1 KomMnoneHTn: Ananrep, 6arepusi, USB kaben

Crnenuduxkanus Ha akcecoapa

IIpomennuBorokoB agantep |HWme Ha mapkara |MI HNme Ha Mmonesia MDY-17-ET
IIpomennuBoTokoB agantep |HWme na mapkara |MI HNwme Ha Mmonena MDY-17-EF
IIpomensmBoTOKOB agantep |HWme Ha mapkara |MI HNme Ha Mmonena MDY-17-EQ
IIpomensimBoTokoB ananrep |HMme Ha mapkara |MI HNme Ha Mozes1a MDY-17-EG
Barepus Hme na mapkara |MI HNme Ha Mogena BM7A

USB katean 1 Hme na mapkara |MI HNme Ha monesia K24250
USB kabeu 2 HNme Ha mapkata |MI Hme Ha MoaeJia H24250
USB kaben 3 HNme na mapkara |MI HNme Ha monesia B24250
USB ka0en 4 HNme na mapkara |MI Hme Ha Mmogena L24250

(Hopazu/l peryilauu Win Apyru (baKTOpI/I B PA3JIMYHUTC MTa3apu, HC BCUYKH aKCCCOApU U KOMIIOHCHTH, I/I36p0€HI/I B TO3HU
JAOKYMCHT, Ca BUHAru BI(J'IIO‘ICHI/I)

Hue, Xiaomi Communications Co., Ltd., neknapupame Ha Hama OTTOBOPHOCT, Y€ NPOXYKTHT,OMHCAH IIO-TOpE, € B
ChOTBETCTBUE ChC CHOTBETHOTO 3aKOHOATENICTBO 3a XapMoHu3anus Ha Cpro3a:

JupextuBa 3a paguocbopb:kenusita (2014/53/EC), /lupexkTHBa 3a OrpaHMYeHHETO HA ONMACHUTE BelIlecTBa
(2011/65/EC) u ueiinoto m3menenue (EC) 2015/863, TupextuBa 3a exonmu3aiin (2009/125/EO), upexTuBa 3a
3akona 3a gocronHoct (EC/2019/882), Pernnament (EC) 2025/40

[punoxkenu ca ciaeHUTE XapMOHU3UPAHU CTAHIAPTH M/WIN IPYTH MPUIOKUMHU CTaHAPTH:
1. 3apase u 6esonacunoct (Yiaen 3, naparpad 1, Oyksa a) ot /lupekTHBaTa 32 pAJUOChOPbKEHUATA)

B EN 50360: 2017+A1:2023

B EN 50566: 2017+A1:2023

B EN 62209-1:2016

B EN 62209-2:2010+A1:2019

B EN IEC 62209-3:2019

B EN [EC/IEEE 62209-1528:2021

B ENIEC 62311: 2020

B EN 50665: 2017

B EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

B EN 50332-1:2013, EN 50332-2:2013

2. EnexrpomaruutHa cbBMectuMmocT (Uien 3, maparpad 1, Oyksa 0) ot /lupexkTuBara 3a pagHoChOPbiKEHUATA)

B ETSI EN 301 489-1 V2.2.3

B ETSI EN 301 489-3 V2.3.2

B ETSI EN 301 489-17 V3.3.1

B ETSI EN 301 489-19 V2.2.1

B ETSI EN 301 489-52 V1.3.1

B EN 55032:2015+A1:2020

B EN 55035:2017+A11:2020

B EN IEC 61000-3-2:2019+A2:2024
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B EN 61000-3-3:2013+A2:2021

3. H3nonssaHe Ha paanovecToTeH cnekThp (Ynen 3, maparpad 2 ot JIupexTuBara 3a paiuochbopbKeHNs)

B ETSI EN 300328 V2.2.2

B ETSIEN 301 893 V2.2.1

B ETSI EN 300 440 V2.2.1

B ETSIEN 303413 V1.2.1

B ETSI EN 300 330 V2.1.1

B ETSIEN 301511 V12.5.1

B ETSI EN 301 908-1 V15.2.1
B ETSI EN 301 908-2 V13.1.1
B ETSI EN 301 908-13 V13.3.1
B ETSI EN 301 908-25 V15.1.1

4. JIupexTHBa 32 OrpaHu4eHueTo Ha onacHuTe BemecTBa (2011/65/EC) u Heiinoro usmenenue Jupexkrusa (EC)
2015/863

B EN IEC 63000:2018

5. Cneunduynu (Yiaen 3, maparpad 3, 0yksa k) oT JMpeKTHBATA 32 PaAHOChOPbKCHHA)

B Hacoku Ha EBpomneiickara komucus 3a cna3sane Ha Jlenerupan permament (EC) 2019/320

6. Cneuunduynu (Yaen 3, naparpad 4 ot lupekTuBara 3a paguocbopbKeHHATA)

B JJTUPEKTHBA (EC) 2022/2380 na EBponeiickus napiameHnT 1 Ha ChBeTa 32 00IIOTO 3apsiIHO YCTPOHCTBO
W C/2024/2997 Hacoxku 3a ThiKyBaHe Ha [IupeKkTHBaTa 32 00IIOTO 3apsTHO YCTPOHCTBO
B Jlenernpan pernmament Ha Komucusra (EC) 2023/1717

7. O0mu WU3NCKBAHHUA 32 CUTYPHOCT 3a paanocbopbkenuss (wien 3.3(r)(m)(e) ot JupexrtuBara 3a
PAIMOCHOPBKECHUSITA)

EN 18031-1: 2024
EN 18031-2: 2024
EN 18031-3: 2024

8. IIpunoxkeHu ca cleJHUTE XaPMOHM3UPAHU CTAHIAPTH W/Wiam Apyru npuwioxumu (Jupextusa (EC) 2019/882
3a EBponeiickusi aKT 32 JOCTBIIHOCT)

EN 301 549 V4.1.1c - V.0.0.13

9. Enepreruka-
Pernament (EC) 2023/1670

10. Cnenuduunu (Yaen 5 or Pernament (EC) 2025/40)

Unen 3, naparpad 4: I[Ipoueaypara 3a oleHsBaHE Ha CHOTBETCTBHUETO, KaKTO € MOCOYECHO B mpuiiokeHue I kbpMm
JlupekTBara 3a paIuoChOpakeHUATa, MOy A.

Yien 3, maparpa¢ 1 u wien 3, naparpad 2, u 4ien 3, maparpad 3, 6yxsa k: Horupuuupanusr opran (Mme: NMi
TESTLAB, UJI: 0700 u3pbpmM oLeHKaTa Ha chOTBeTCTBHETO cbriacHo Ilpunoxenume III or [lupexruBara 3a
panuoakTHBHUTE ypenu u u3nane ceprudukar 3a EC uscnensane Ha tuna (ped. Ne: 26- 210328 - 26-220328).

Yaen 3.3(r)(m)(e): Hotnpummpanusr opran (Mme: LGAI Technological Center S.A.(APPLUS), ID: 0370) u3Bbpmu
OLICHKaTa Ha CBOTBETCTBHETO cbrmacHo I[Ipunoxenue III or [QupexTnBara 3a paguOCBOPBKEHHATA M HU3HAJE
cepTU(UKAT 32 H3MHUTBAHE HA OOIUTE U3NCKBAHUS 32 CUTYPHOCT 3a paanocbopbxeHus (ped. No: 0370-RED-11718).
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IMoanucano 3a u ot uMeTo Ha: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Mscro: Ilexun

Jara: romm 13, 2026

Hme: Zeng Qingyao

Mo3nuus: MeHNIKBP 0 cepTUhHUIIPaHE

Ioanuc:

L) Oing Y0
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